Ptiloha €. 1 k ZD

Technické podminky K verejné zakazce na mérici a ridici systém

MEéErici systém:

I.  Sensorika:

1) Vysokoteplotni snima¢ pro méfeni vybuchovych tlaka
e pracovni teplota snimace: 650°C
e maximalni tlak: 250bar
e diferencialni nabojovy zesilovac

2) Piezoelektricky snima¢ pro méfeni vybuchi za teplot (snimace) do 250°C
e pracovni teplota: 250°C
e maximalni tlak: 2000 bar
e vlastni frekvence: >100kHz
¢ nabojovy zesilovac
¢ uchyceni na M12x1

3) Piezorezistivni snimace pro plnéni nadob v rozsahu (-1, 1) bar
e piesnost: <0,15% FS
e ro¢ni stabilita: <0,1%FS”
e bezpecny tlak: 300% FS
e aktivni offset
e moznost kalibrovat a nasledné nastavit dle vysledku kalibrace
e konektor: DIN 43650A

4) Piezorezistivni snimace pro plnéni nadob v rozsahu (0, 5) bar
e piesnost: <0,15% FS
e ro¢ni stabilita: <0,1%FS”
e bezpecny tlak: 300% FS
e aktivni offset
e moznost kalibrovat a nasledné nastavit dle vysledku kalibrace
e konektor: DIN 43650A

4) Piezorezistivni snimace pro plnéni nadob v rozsahu (0, 10) bar
e presnost: <0,15% FS
e ro¢ni stabilita: <0,1%FS”
e bezpecny tlak: 300% FS
e aktivni offset
e moznost kalibrovat a nasledné nastavit dle vysledku kalibrace
e konektor: DIN 43650A

5) Piezorezistivni snimace pro plnéni nadob v rozsahu (0, 20) bar
e presnost: <0,15% FS
e roc¢ni stabilita: <0,1%FS”
e bezpecny tlak: 300% FS
e aktivni offset
e moznost kalibrovat a nasledné nastavit dle vysledku kalibrace
e konektor: DIN 43650A
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6) Piezorezistivni snimace pro plnéni nadob v rozsahu (0, 50) bar
e piesnost: <0,15% FS
e ro¢ni stabilita: <0,1%FS”
e bezpecny tlak: 300% FS
e aktivni offset
e moznost kalibrovat a nasledné nastavit dle vysledku kalibrace
e konektor: DIN 43650A
7) Piezorezistivni snimace pro plnéni nadob v rozsahu (0, 100) bar
e piesnost: <0,15% FS
e ro¢ni stabilita: <0,1%FS”
e bezpecny tlak: 300% FS
e aktivni offset
e moznost kalibrovat a nasledné nastavit dle vysledku kalibrace
e konektor: DIN 43650A

Il.  Acquisition systém - systém pro snimani statickych a dynamickych tlakovych a
teplotnich signalii:
1) Pozadavky pro méfeni tlakovych signali:

e Min 16 kanali

e Simultanni vzorkovani rychlosti min 100 kS/s/kanél

e RozliSeni 16 bith

¢ Frekvencni rozsah DC az 50 kHz

2) Pozadavky pro méfeni teplotnich signald:

e Min 8 kanalt

e Simultanni vzorkovani rychlosti min 10 S/s/kanél

e RozliSeni 24 bith

¢ Frekvenc¢ni rozsah DC az 6 Hz

3) Dalsi HW pozadavky

e Minimaln¢ 8 digitalnich vstupi a 8 digitalnich vystupt pro komunikaci
S fidicim systémem

e Synchronni sniméni s analogovymi signaly

4) Pozadavky na SW vybaveni

e Softwarové vybaveni musi umoZznovat konfiguraci a parametrizaci
riznych méficich tloh véetné sekvencniho fizeni procesu méfeni bez
nutnosti jakéhokoliv programovani, vlastnimi prostfedky aplikace (tzv.
ready-to-run). Vytvotené konfigurace (zkusebni postupy) ukladat pro
dalsi zkousky

e Nastavovat piepocitaci a lineariza¢ni konstanty pro v§echny snimace.

e Snimat v§echny hodnoty synchronn¢ a ukladat do nativniho datového
formatu s moznosti nasledného exportu do standardnich formata
(ASCIIL, CSV, Excell) a do dalSich formatid pro nasledné zpracovani.
Nutnosti je format FlexPro.

e Moznost libovoln¢ konfigurovat uzivatelské rozhrani (grafické a
tabulkové zobrazeni) i v dob¢ sbéru dat.

e Moznost provadét zakladni matematické operace. Vypocty zadavat
formou vzorce s vyuZzitim aritmetickych, goniometrickych a logickych
funkci, stejné tak 1 pokrocilej$i matematické operace a analyzy (filtrace,
statistické operace, FFT, STFFT, CPB, obalkova funkce, rainflow
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analyza). Takto vytvofené matematické kanaly ukladat spolu s
namétenymi signaly.

e Matematické kanaly musi byt mozné doplnit i do jiz naméfenych
datovych souborti.

¢ Na zaklad¢ vytvotrenych testovacich postupti (sekvenci) komunikovat s
fidicim systémem. Hlidani vychozich a limitnich podminek pro
spravny prub¢h testovaciho procesu a na jejich zéklad¢é generovat
vystupni fidici signaly pro nadfazeny systém. Na zakladé signalii
vyslanych z fidiciho systému tidit prabéh testovaciho procesu.

e Jazyk aplikace ¢esky

e Aplikace v ramci svych licen¢nich podminek musi umoziiovat
analyzovat data na libovolném poctu dalSich pocitaca.

e Kompatibilita se stavajicim SW zadavatele

Ridici systém:

¢ primarni Ukol fidiciho systému je umoznit obsluze ovladat systém plnéni vysokotlakych
zkuSebnich nadob smési technickych plynti tak, aby byla zajisténa spravné posloupnost
ovladani ptislusnych ventili na zdklad¢ ptikaza obsluhy zkrze grafické uzivatelské
rozhranni a na zaklad¢ informaci o aktualnich tlacich v plnicim systému. Z toho vyplyva
nutnost komunikace mezi fidicim a acquisition systémem.
e nezavislost na méficim systému — minéno tak, Ze algoritmus ovladani plnéni bézi na
zvlastnim HW s vlastnim SW. Tedy neni soucasti SW acquisition systému.
e ovladani systému ventil:
a) ventily pro plnéni hlavniho rozvodu z jednotlivych nadob testovanych latek (plyni)
b) ventily odvétravani (vyvéva)
c) ventily jednotlivych sensorti méticim parcialni plnici tlak z jednotlivych nadob
testovanych latek
d) ventily na vstupu do plnicich jednotlivych nadob testovanych latek
e komunikace s acquisition systémem, kde acquisition systém bude piedavat fidicimu
systému informaci o dosazeni pozadovanych tlakii a tim uvolnéni dalSich kroka
Vv algoritmu plnéni.
e sledovani koncentraci plynt (O2, H, ChHm) prostiednictvim ¢idel umisténych
Vv jednotlivych zonach.
e umisténi acquisition systému spole¢né s méticim v jednom rozvadéci (racku)

Dalsi:

e Instalace méfici a fidiciho systému (rozvod kabelaZze, elektroinstalace)
e zprovoznéni zafizeni
e zaSkoleni obsluhy



